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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Holzbauteilen, wobei in dem Verfahren: eine erste Holzlamelle (1) an wenigstens
einer ihrer flachigen Breitseiten (11) und/oder an wenigstens einer ihrer Schmalseiten (12) mit einem Adhasiv versehen wird, und die erste
Holzlamelle an eine zweite Holzlamelle verklebt wird, um einen Block (3) aus mehreren Holzlamellen (1) zu bilden, wobei sich zumindest die erste
Holzlamelle beim Verkleben in einem nassen Zustand befindet.
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